Processamento industrial de imagens

Controle de volume
3D para reservatorios
segmentados

I_Redugéo de residuos e periodos
de parada

Independentemente de sujeira,
cor e revestimento

Programacao e selecao de
diferentes formas, ajustes e
formatos

Ajuste facil de parametros passo
a passo

Deteccao separada de estado
vazio e de transbordamento

Controle de qualidade
I_independente da luz externa

Vantagens do controle de volume 3D

V4A O sistema é usado para verificar a colocagdo homogénea dos reservatorios
b g com fluidos viscosos como massas e pastas. Um exemplo é a deteccao de
massa dupla. Na producdo automatica de paes ocorrem normalmente falhas
no enchimento simultaneo de varias assadeiras (assadeiras especiais para
unidades). Assadeiras que nao sdo preenchidas geram perda de eficiéncia.
Assadeira com enchimento excessivo geram além disso, reducao da quali-
Ethern ‘et/IP° dade, sujeira na instalacdo e até mesmo grande risco de incéndio ao assar.

Ethernet Aplicacao versatil

A aplicacdo é predestinada para os mais diversos processos de fabricacao.
Seja no processamento de alimentos como pao, queijo, massa ou produtos
carneos, como também na producao de produtos de consumo baseados
em borrachas, cremes ou ceras, este controle de volume 3D ajuda a reduzir
residuos, periodos de parada e reduz custos.




-11/2019

Sujeito a alteracdes técnicas sem aviso prévio.

Sensores 3D PMD -

Modelo O3D - Conector M12 - Material do invélucro: aluminio

PMD 3D chip ToF gorilla glass / poliamida IP 65, IP67 /1 40 x 30
PMD 3D chip ToF gorilla glass / poliamida IP 65, IP67 /1l 60 x 45
PMD 3D chip ToF gorilla glass / poliamida IP 65, IP67/11 70 x 51

2,61x3,47 03D300
3,75 x 5,00 03D302
4,00 x 5,50 03D304

Sensores 3D PMD - Modelo O3D - Conector M12 - Material do invélucro: aco inoxidavel

PMD 3D chip ToF
PMD 3D chip ToF
PMD 3D chip ToF

PMMA / poliamida
PMMA / poliamida
PMMA / poliamida

IP 65, IP 67, 1P 69K /Il 40 x 30
IP 65, IP 67, IP 69K /Il 60 x 45
IP 65, IP 67, IP 69K /Il 70 x 51

2,61x3,47 03D310
3,75 x 5,00 03D312
4,00 x 5,50 03D314

Distancia de operacao 0,3...5
Tamanho maximo da embalagem 64 objetos
Altura minima de objetos [mm]
Velocidade do objeto: 0...0,2 m/s 25
Velocidade do objeto: > 0,2 m/s 45
Taxa de medicao /
frequéncia de comutacao [Hz]

10

A taxa de medicao é reduzida através
da utilizacdo do rastreamento
automatico de posicao

Acessorios

Acessorios de

stalacao

\\\ P itde instalacdo para O3D E3D301
-
Dissipador de calor E3D302
-9
&7 Dissipador de calor duplo E3D304
5’/}?/ Placa condutora de calor E3D303
Tecnologia de conexao
Ethernet, cabo patch cruzado,
/ 2'm, cabo de PVC, M12 / RI45 E11898
Ethernet, cabo de conexao
99// 2'm, cabo de PVC, M12/ M12 A
Conector fémea, M12, E11950

2 m preto, cabo PUR, 8 polos

fm - ¢lose 40 you!

Tens&o de operacao

Consumo de corrente

[V DC] 20,4...28,8
<2400 correntes
[mA] de pico pulsada;

valor médio tipico

420
Capacidade de carga da corrente  [mA] 100
(por saida de comutacao)
Protecdo contra curto-circuito, pulsante o
Resistente a sobrecarga o
Temperatura ambiente [°C] -10...50
Resolucao real do chip 25.000/100.000
Resolucao resultante 1 7§i;(el153 2
Indicacdo da funcao LED 2 ; 3?;:%0'
N 850 nm,
lluminacao infravermelha
8
Protecao contra luz externa [klIx] c é&oigﬁéft;;t?g;gﬁ o
medicao e repetibilidade)
externo;
q 24V PNP / NPN
Tz conforme IEC 61131-2
tipo 3
2
(configuravel),
Entradas de comutacao 24V PNP / NPN
conforme IEC 61131-2
tipo 3
) 3
Saidas de comutacao digitais Z(Z(i?];lglgr?\l/\leg)l\'l
conforme IEC 61131-2
. 1
Saidas de comutacao analdgicas éceogélr?:;igei cozrgc;nsglgi
saida de tensdo 0...10 V)
Interface de parametrizacéo 10 Base-T /100 Base-TX
Ethernet
Possibilidades de parametrizacao através do PC / laptop
Dimensoes (A,L,P) [mm] 72 x 67,1 x95

Dados técnicos adicionais disponiveis no site: ifm.com/br



